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IRGENDEINER PERSON HAFTBAR, FUR JEGLICHE DIREKTEN, INDIREKTEN,
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Thermische und Elektrische Spezifikationen
des AMD Sempron™ Prozessors

AMD Sempron™ Prozessorfamilie (Sockel A)

System-Bus
(Front-Side-
Bus)
Geschwindigkeit
D = 333 MHz

L2
CachegroBe
3 = 256KB
4 = 512KB

Maximale.

thermische

Leistung in
Watt

Gehause-
temperatur
T = 90°C

Betriebs-
spannung
U =1.60V

Order Part Prozessor Familie

Number (OPN)

Modell-
nummer

Prozessor
Multiplikator

Geschwindigkeit
in MHz

Gehausetyp
D = OPGA

SDA = AMD Sempron™

Max.
Strom
(Icc) in
Ampere

AMD Sempron™ Processor; Model 10; 0.13um
SDA3000DUT4D | AMD Sempron™ 3000+ 2000 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 12x 512KB 333 MHz | 62,0W | 38,75A
AMD Sempron™ Processor; Model 8; 0.13um
SDC2800DUT3D AMD Sempron™ 2800+ 2000 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 12x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDA2800DUT3D AMD Sempron™ 2800+ 2000 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 12x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDA2600DUT3D AMD Sempron™ 2600+ 1833 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 11x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDA2500DUT3D AMD Sempron™ 2500+ 1750 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 10.5x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDA2400DUT3D AMD Sempron™ 2400+ 1667 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 10x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDA2300DUT3D AMD Sempron™ 2300+ 1583 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 9.5x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDC2200DUT3D AMD Sempron™ 2200+ 1500 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 9x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A
SDA2200DUT3D AMD Sempron™ 2200+ 1500 MHz OPGA 1,60V 0°C-90°C 9x 256KB 333 MHz 62,0W 38,75A

AMD Sempron™ Prozessorfamilie (Sockel 754)

Order Part

Number (OPN)

Prozessor Familie

SDA = AMD
Sempron™

Modell-
nummer

Geschwindigkeit

in MHz

A = 754 Pin OUPGA

Gehausetyp

Betriebs-
spannung
I=1,40V

Gehause-
temperatur

0 = 69°C
P = 70°C

L2 CachegroBe
2 = 128 KByte
3 = 256 KByte

Maximale.
thermische
Leistung in Watt

AMD Athlon 64 Prozessor; CPUID Modell 1C; 0.13um SOI

SDA3100AIO3BA AMD Sempron™ 3100+ 1800 MHz 754 Pin OUPGA 1,40V 0°C-69°C 256 KByte 62.0 W

SDA2800AIO3BA AMD Sempron™ 2800+ 1600 MHz 754 Pin OUPGA 1,40V 0°C-69°C 256 KByte 62.0 W

SDA2600AIO2BA AMD Sempron™ 2600+ 1600 MHz 754 Pin OUPGA 1,40V 0°C-69°C 128 KByte 62.0 W
AMD Athlon 64 Prozessor; CPUID Modell C; 0.13um SOI

SDA3100AIP3AX AMD Sempron™ 3100 1800 MHz 754 Pin OUPGA 1,40V 0°C-70°C 256 KByte 62,0 W
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Thermische und Elektrische Spezifikationen AMD

des AMD Sempron'" Prozessors

AMD64™ Prozessor Ordering Part Number (OPN)
Aufschliisselung

AMD64™ Prozessoren werden durch eine Markierung, Ordering Part Number (OPN) genannt, identifiziert.
Die OPN bezeichnet den Prozessor und seine Spezifikationen.

SDA 3100 A I P 3 AX
A A

A A A
L System-Bus (Front-Side-Bus)
Geschwindigkeit /Modell Definition

GroBe des Level 2 Cache

Maximale Temperatur

Betriebsspannung (Kernspannung)

Gehausetyp

Serie/Modellnummer

Prozessor Chip Architektur/
Markenbezeichnung
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